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BU8874
Hersteller-Teilenummer: BU8874

Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor

Teil der Beschreibung: IC DTMF RECEIVER FOR PHONE DIP8

Datenblätter: BU8874.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, 335 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer BU8874

Hersteller LAPIS Semiconductor

Beschreibung IC DTMF RECEIVER FOR PHONE DIP8

Kategorie Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Telecom

Teilstatus 335 pcs Stock

Spannungsversorgung 4.75 V ~ 5.25 V

Supplier Device-Gehäuse 8-DIP

Serie -

Leistung (W) 500mW

Verpackung Tube

Verpackung / Gehäuse 8-DIP (0.300", 7.62mm)

Betriebstemperatur -10°C ~ 70°C

Zahl der Schaltkreise 1

Befestigungsart Through Hole

Schnittstelle -

Enthält Power Down Mode

Funktion Receiver, DTMF

Strom - Versorgung 2.2mA
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